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金屬中心與日本minimal Fab策進會簽署合作備忘錄 
共同結盟促進微型晶圓產業發展
金屬工業研究發展中心為協助推動臺灣半導體產業多元發展，欲借鏡日本微型晶圓（minimal Fab）技術，突破傳統Mega Fab時間排程與昂貴工程費用，規劃與日本minimal Fab策進會合作進行微型晶圓試作能量與運作模式技術交流，並評估國內建置「微型晶圓快速試煉場域」之可行性。雙方於107年9月7日「2018國際半導體展SEMICON TAIWAN」會中與日本社團法人minimal Fab策進會代表理事小林直人在臺北南港展覽館正式簽署合作備忘錄，臺日雙方共同攜手促進國內微型晶圓產業發展。
本次活動包含兩大項目，一為舉辦【微型晶圓產業聯誼會成立暨技術交流活動】，邀請日本產業技術綜合研究所(AIST) 首席研究員原史朗，於會中介紹微型晶圓技術、設備發展現況與後續市場需求，提供國內半導體業者未來指標方針；此外，本次日本橫河solution service株式會社與台灣恒暉科技共同提供技術整合、銷售、後續維修服務及將minimal Fab設備運抵SEMICON TAIWAN，打破以往只在日本展出的慣例，初次於海外展出並配合AIST首席研究員原史朗現場演示，與國內廠商互動交流，未來將積極擴大合作領域，以增進國內業者商機。
金屬中心執行長林秋豐表示，臺灣半導體產業在整個製造業中，佔了相當大的比例，有鑑於工業4.0的崛起，對於智慧製造的需求日益提高，如何因應少量多樣客製化感測器以及非矽基型半導體需求將是日後半導體產業發展之重點。透過本次臺日交流活動，讓業者更能了解日本「微型晶圓」(minimal Fab) 的技術優勢及理念，期盼未來國內的中小企業能在臺日合作中成為半導體產業下一波成長浪潮，以提高臺灣業者於國際間的競爭優勢。


